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DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Arquitetura de 
Computadores: Introdução à Internet das Coisas e 
Cultura Maker  

CÓDIGO: 
GT05PCO008.1  

 
VALIDADE:  A partir do segundo semestre de 2021.    

 
Carga Horária:  Total:  30 horas/aula    Semanal: 02 aulas      Créditos: 02 

Modalidade:  Prática 

Classificação do Conteúdo pelas DCN: Profissional 
 

Ementa: 

Visão geral sobre o Movimento Maker, Fab Labs e Makerspace. Conceitos e 
aplicações de Internet das coisas. Desenvolvimento de projetos DIY.  

 

Cursos Período Eixo Obrig. Optativa 

Engenharia de 
Computação 

6°  Fundamentos de Engenharia de Computação  x 

 
Departamento/Coordenação:  
 
INTERDISCIPLINARIDADES 

Pré-requisitos Código 

  

Co-requisitos  

  

 
 

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante 

1 Conhecer os fundamentos da Internet das coisas e da cultura maker  

2 Desenvolver o pensamento computacional e de processos de manufatura 
práticos  

3 Desenvolver produtos relacionados a engenharia e computação  

4 Conhecer as principais soluções de mercado aplicadas  

 
 
 
 

Unidades de ensino Carga-horária 

Horas/aula 

1 A cultura Maker  4 

2 Introdução sobre a Internet das Coisas  2 

3 Conceitos de algoritmos e aplicações  2 

4 Visão geral das camadas de redes e protocolos  2 

5 Arquitetura de sistemas embarcados  2 

6 Internet das Coisas e a nuvem  2 
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7 Raspberry Pi e outras placas Linux  4 

8 Design e modelagem  4 

9 Simuladores e protótipos  4 

10 Desenvolvimento de Projetos  4 

Total 30 
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